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親愛的貴賓您好:
    台灣的半導體製造技術向來居於全球領先地位，為使台灣半導體產業更上層樓，推動設備本土化已是產業凝聚的共識，經濟部工業局自99年起委託財團法人金屬工業研究發展中心執行「推動半導體製程設備暨零組件躍升計畫」，以「建立本土設備及零組件供應鏈」、「開發終端所需耗材零組件」、「籌組設備聯盟開發整機」為主軸，輔導國內設備及零組件業者成為全球半導體製程設備主要供應者之目標邁進，強化我國產業競爭力。
今年，本計畫將結合「Semicon Taiwan 2013」展會舉行擴大成果展，於102年9月4日至9月6日假台北南港展覽館4樓L22攤位展出，期間除展示全程計畫的執行成果，並於9月5日安排廠商進行新技術/產品發表會，在此誠摯地邀請業界先進蒞臨指導，您的親臨指教，必增添本次成果展的光采，在此，恭候 鈞座親臨。


	9/5 (四) 新技術/產品發表會

	時間 
	廠商名稱
	技術/產品主題 

	10:30~11:00 
	《1》臺禹科機股份有限公司
	 電漿式尾氣處理設備

	11:10~11:40 
	《2》聯毅科技股份有限公司 
	傳送機械手臂設備 

	13:30~14:00 
	《3》漢鐘精機股份有限公司
	節能型魯式泵浦 

	14:10~14:40 
	《4》應用奈米科技股份有限公司
	磁流體 軸承 

	14:50~15:20 
	《5》崇文科技股份有限公司 
	wafer bonder設備 

	15:30~16:10 
	《6》瑞耘科技股份有限公司 
	氣體電漿 Shower head 模組 

	9/6 (五) 計畫成果展出

	10:30
	象漾女孩勁歌熱舞
抽獎活動：送全新君悅跨年房
	地點：MIRDC展位（L22）





◆舉辦日期：2013年9月4日(三)~9月6日


◆舉辦地點：台北世界貿易中心南港展覽館4樓L22攤位


            (台北市11568南港區經貿二路1號)





◆指導單位：經濟部工業局


◆主辦單位：財團法人金屬工業研究發展中心


            光電及半導體設備零組件本土化推動辦公室


◆計畫成員：財團法人工業技術研究院


            財團法人精密機械研究發展中心








